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  内容摘要
  

根据统计及预测，2025年全球混合键合材料市场销售额达到了0.65亿美元，预计2032年将达到2.50亿美元，年复合增长率
（CAGR）为21.2%（2026-2032）。
混合键合材料是用于半导体晶圆对晶圆、芯粒对晶圆或芯粒对芯粒混合键合工艺的一组高纯度功能材料，核心包括介质键
合层、铜互连及电镀化学品、CMP抛光液与抛光垫、后CMP清洗和表面活化化学品，以及薄晶圆搬运所需的临时支撑材料
。其作用是在同一界面同时形成介质-介质机械连接和金属-金属电连接，要求具备纳米级平坦度控制、极低颗粒与金属污染
、低铜凹陷、良好界面润湿和低温键合兼容性，主要用于HBM、先进逻辑、图像传感器和芯粒3D集成。综合毛利率约52%
。
下游需求主要由AI加速器、高带宽存储器、先进逻辑芯片和芯粒架构推动。随着互连间距继续缩小，传统微凸点在带宽、
功耗和互连密度方面逐步接近瓶颈，混合键合开始从图像传感器和部分逻辑堆叠扩展到HBM、缓存堆叠和异构集成，带动
专用介质、铜互连、抛光与清洗材料用量增长。
产品升级集中在铜与介质共平面控制、低铜凹陷CMP、低缺陷后清洗、SiCN和聚合物介质体系、低温表面活化及临时承载
材料。材料配方通常需要针对客户结构、铜密度和设备条件联合开发，认证周期长，供应格局以全球电子化学品企业、CM
P材料厂商和少数键合材料专业公司为主，具备多材料协同优化和本地技术服务能力的供应商更容易进入量产线。
亚洲是主要采购和量产区域，需求集中在中国台湾、韩国、日本和中国大陆的晶圆厂、存储厂及先进封装企业，北美和欧
洲则在先进逻辑、研究开发和设备材料协同方面保持较强影响力。主要风险来自HBM导入节奏变化、颗粒和界面缺陷导致
的良率压力、客户定制配方难以跨平台复制，以及出口管制和供应链本地化要求；机会集中在低温键合、芯粒级键合、国
产替代和一体化材料方案。
报告范围
本报告研究全球与中国市场混合键合材料的产能、产量、销量、销售额、价格及未来趋势。重点分析全球与中国市场的主
要厂商产品特点、产品规格、价格、销量、销售收入及全球和中国市场主要生产商的市场份额。历史数据为2021至2025年
，预测数据为2026至2032年。
主要厂商包括：
  富士胶片
  默克
  英特格
  杜邦
  Brewer Science
  日产化学
  JSR
  东京应化
  AGC
  Qnity
  力森诺科
  安集微电子
  上海新阳
  鼎龙股份
  圣戈班
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按照不同产品类型，包括如下几个类别：
  介质键合材料
  金属互连材料
  CMP抛光液与抛光垫
  清洗与活化化学品
  临时支撑材料
  其他工艺材料
按照不同键合界面，包括如下几个类别：
  铜/氧化硅界面
  铜/碳氮化硅界面
  铜/聚合物界面
  其他金属/介质界面
按照不同工艺阶段，包括如下几个类别：
  介质层形成
  金属化
  平坦化
  清洗与表面活化
  键合与退火
  临时承载与解键合
按照不同键合温度，包括如下几个类别：
  超低温级（≤100°C）
  低温级（>100-200°C）
  中温级（>200-300°C）
  高温级（>300°C）
  其他温度等级
按照不同应用，主要包括如下几个方面：
  高带宽存储与存储芯片堆叠
  逻辑芯片与Chiplet封装
  CMOS图像传感器
  硅光与光电器件
  MEMS与传感器器件
  其他三维异质集成
重点关注如下几个地区
  北美
  欧洲
  中国
  日本
  印度
  东南亚
章节概要
第1章：报告统计范围、产品细分及主要的下游市场，行业背景、发展历史、现状及趋势等
第2章：全球总体规模（产能、产量、销量、需求量、销售收入等数据，2021-2032年）
第3章：全球混合键合材料主要地区分析，包括销量、销售收入等
第4章：全球范围内混合键合材料主要厂商竞争分析，主要包括混合键合材料产能、销量、收入、市场份额、价格、产地及
行业集中度分析
第5章：全球混合键合材料主要厂商基本情况介绍，包括公司简介、混合键合材料产品型号、销量、收入、价格及最新动态
等
第6章：全球不同产品类型混合键合材料销量、收入、价格及份额等
第7章：全球不同应用混合键合材料销量、收入、价格及份额等
第8章：产业链、上下游分析、销售渠道与客户分析等
第9章：行业动态、增长驱动因素、发展机遇、有利因素、不利及阻碍因素、行业政策等
第10章：报告结论

报告目录
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1 混合键合材料市场概述
 1.1 产品定义及统计范围
 1.2 按照不同产品类型，混合键合材料主要可以分为如下几个类别
 1.2.1 全球不同产品类型混合键合材料销售额增长趋势2021 VS 2025 VS 2032
 1.2.2 介质键合材料
 1.2.3 金属互连材料
 1.2.4 CMP抛光液与抛光垫
 1.2.5 清洗与活化化学品
 1.2.6 临时支撑材料
 1.2.7 其他工艺材料
 1.3 按照不同键合界面，混合键合材料主要可以分为如下几个类别
 1.3.1 全球不同键合界面混合键合材料销售额增长趋势2021 VS 2025 VS 2032
 1.3.2 铜/氧化硅界面
 1.3.3 铜/碳氮化硅界面
 1.3.4 铜/聚合物界面
 1.3.5 其他金属/介质界面
 1.4 按照不同工艺阶段，混合键合材料主要可以分为如下几个类别
 1.4.1 全球不同工艺阶段混合键合材料销售额增长趋势2021 VS 2025 VS 2032
 1.4.2 介质层形成
 1.4.3 金属化
 1.4.4 平坦化
 1.4.5 清洗与表面活化
 1.4.6 键合与退火
 1.4.7 临时承载与解键合
 1.5 按照不同键合温度，混合键合材料主要可以分为如下几个类别
 1.5.1 全球不同键合温度混合键合材料销售额增长趋势2021 VS 2025 VS 2032
 1.5.2 超低温级（≤100°C）
 1.5.3 低温级（>100-200°C）
 1.5.4 中温级（>200-300°C）
 1.5.5 高温级（>300°C）
 1.5.6 其他温度等级
 1.6 从不同应用，混合键合材料主要包括如下几个方面
 1.6.1 全球不同应用混合键合材料销售额增长趋势2021 VS 2025 VS 2032
 1.6.2 高带宽存储与存储芯片堆叠
 1.6.3 逻辑芯片与Chiplet封装
 1.6.4 CMOS图像传感器
 1.6.5 硅光与光电器件
 1.6.6 MEMS与传感器器件
 1.6.7 其他三维异质集成
 1.7 混合键合材料行业背景、发展历史、现状及趋势
 1.7.1 混合键合材料行业目前现状分析
 1.7.2 混合键合材料发展趋势
2 全球混合键合材料总体规模分析
 2.1 全球混合键合材料供需现状及预测（2021-2032）
 2.1.1 全球混合键合材料产能、产量、产能利用率及发展趋势（2021-2032）
 2.1.2 全球混合键合材料产量、需求量及发展趋势（2021-2032）
 2.2 全球主要地区混合键合材料产量及发展趋势（2021-2032）
 2.2.1 全球主要地区混合键合材料产量（2021-2026）
 2.2.2 全球主要地区混合键合材料产量（2027-2032）
 2.2.3 全球主要地区混合键合材料产量市场份额（2021-2032）
 2.3 中国混合键合材料供需现状及预测（2021-2032）
 2.3.1 中国混合键合材料产能、产量、产能利用率及发展趋势（2021-2032）
 2.3.2 中国混合键合材料产量、市场需求量及发展趋势（2021-2032）
 2.4 全球混合键合材料销量及销售额
 2.4.1 全球市场混合键合材料销售额（2021-2032）
 2.4.2 全球市场混合键合材料销量（2021-2032）
 2.4.3 全球市场混合键合材料价格趋势（2021-2032）
3 全球混合键合材料主要地区分析
 3.1 全球主要地区混合键合材料市场规模分析：2021 VS 2025 VS 2032
 3.1.1 全球主要地区混合键合材料销售收入及市场份额（2021-2026）
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 3.1.2 全球主要地区混合键合材料销售收入预测（2027-2032）
 3.2 全球主要地区混合键合材料销量分析：2021 VS 2025 VS 2032
 3.2.1 全球主要地区混合键合材料销量及市场份额（2021-2026）
 3.2.2 全球主要地区混合键合材料销量及市场份额预测（2027-2032）
 3.3 北美市场混合键合材料销量、收入及增长率（2021-2032）
 3.4 欧洲市场混合键合材料销量、收入及增长率（2021-2032）
 3.5 中国市场混合键合材料销量、收入及增长率（2021-2032）
 3.6 日本市场混合键合材料销量、收入及增长率（2021-2032）
 3.7 东南亚市场混合键合材料销量、收入及增长率（2021-2032）
 3.8 印度市场混合键合材料销量、收入及增长率（2021-2032）
4 全球与中国主要厂商市场份额分析
 4.1 全球市场主要厂商混合键合材料产能市场份额
 4.2 全球市场主要厂商混合键合材料销量（2021-2026）
 4.2.1 全球市场主要厂商混合键合材料销量（2021-2026）
 4.2.2 全球市场主要厂商混合键合材料销售收入（2021-2026）
 4.2.3 全球市场主要厂商混合键合材料销售价格（2021-2026）
 4.2.4 2025年全球主要生产商混合键合材料收入排名
 4.3 中国市场主要厂商混合键合材料销量（2021-2026）
 4.3.1 中国市场主要厂商混合键合材料销量（2021-2026）
 4.3.2 中国市场主要厂商混合键合材料销售收入（2021-2026）
 4.3.3 2025年中国主要生产商混合键合材料收入排名
 4.3.4 中国市场主要厂商混合键合材料销售价格（2021-2026）
 4.4 全球主要厂商混合键合材料总部及产地分布
 4.5 全球主要厂商成立时间及混合键合材料商业化日期
 4.6 全球主要厂商混合键合材料产品类型及应用
 4.7 混合键合材料行业集中度、竞争程度分析
 4.7.1 混合键合材料行业集中度分析：2025年全球Top 5生产商市场份额
 4.7.2 全球混合键合材料第一梯队、第二梯队和第三梯队生产商（品牌）及市场份额
 4.8 新增投资及市场并购活动
5 全球主要生产商分析
 5.1 富士胶片
 5.1.1 富士胶片基本信息、混合键合材料生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
 5.1.2 富士胶片 混合键合材料产品规格、参数及市场应用
 5.1.3 富士胶片 混合键合材料销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）
 5.1.4 富士胶片公司简介及主要业务
 5.1.5 富士胶片企业最新动态
 5.2 默克
 5.2.1 默克基本信息、混合键合材料生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
 5.2.2 默克 混合键合材料产品规格、参数及市场应用
 5.2.3 默克 混合键合材料销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）
 5.2.4 默克公司简介及主要业务
 5.2.5 默克企业最新动态
 5.3 英特格
 5.3.1 英特格基本信息、混合键合材料生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
 5.3.2 英特格 混合键合材料产品规格、参数及市场应用
 5.3.3 英特格 混合键合材料销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）
 5.3.4 英特格公司简介及主要业务
 5.3.5 英特格企业最新动态
 5.4 杜邦
 5.4.1 杜邦基本信息、混合键合材料生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
 5.4.2 杜邦 混合键合材料产品规格、参数及市场应用
 5.4.3 杜邦 混合键合材料销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）
 5.4.4 杜邦公司简介及主要业务
 5.4.5 杜邦企业最新动态
 5.5 Brewer Science
 5.5.1 Brewer Science基本信息、混合键合材料生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
 5.5.2 Brewer Science 混合键合材料产品规格、参数及市场应用
 5.5.3 Brewer Science 混合键合材料销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）
 5.5.4 Brewer Science公司简介及主要业务
 5.5.5 Brewer Science企业最新动态
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 5.6 日产化学
 5.6.1 日产化学基本信息、混合键合材料生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
 5.6.2 日产化学 混合键合材料产品规格、参数及市场应用
 5.6.3 日产化学 混合键合材料销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）
 5.6.4 日产化学公司简介及主要业务
 5.6.5 日产化学企业最新动态
 5.7 JSR
 5.7.1 JSR基本信息、混合键合材料生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
 5.7.2 JSR 混合键合材料产品规格、参数及市场应用
 5.7.3 JSR 混合键合材料销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）
 5.7.4 JSR公司简介及主要业务
 5.7.5 JSR企业最新动态
 5.8 东京应化
 5.8.1 东京应化基本信息、混合键合材料生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
 5.8.2 东京应化 混合键合材料产品规格、参数及市场应用
 5.8.3 东京应化 混合键合材料销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）
 5.8.4 东京应化公司简介及主要业务
 5.8.5 东京应化企业最新动态
 5.9 AGC
 5.9.1 AGC基本信息、混合键合材料生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
 5.9.2 AGC 混合键合材料产品规格、参数及市场应用
 5.9.3 AGC 混合键合材料销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）
 5.9.4 AGC公司简介及主要业务
 5.9.5 AGC企业最新动态
 5.10 Qnity
 5.10.1 Qnity基本信息、混合键合材料生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
 5.10.2 Qnity 混合键合材料产品规格、参数及市场应用
 5.10.3 Qnity 混合键合材料销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）
 5.10.4 Qnity公司简介及主要业务
 5.10.5 Qnity企业最新动态
 5.11 力森诺科
 5.11.1 力森诺科基本信息、混合键合材料生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
 5.11.2 力森诺科 混合键合材料产品规格、参数及市场应用
 5.11.3 力森诺科 混合键合材料销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）
 5.11.4 力森诺科公司简介及主要业务
 5.11.5 力森诺科企业最新动态
 5.12 安集微电子
 5.12.1 安集微电子基本信息、混合键合材料生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
 5.12.2 安集微电子 混合键合材料产品规格、参数及市场应用
 5.12.3 安集微电子 混合键合材料销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）
 5.12.4 安集微电子公司简介及主要业务
 5.12.5 安集微电子企业最新动态
 5.13 上海新阳
 5.13.1 上海新阳基本信息、混合键合材料生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
 5.13.2 上海新阳 混合键合材料产品规格、参数及市场应用
 5.13.3 上海新阳 混合键合材料销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）
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